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Formy zajeé

Forma zaje¢ Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Forma zaliczenia
(stacjonarne) (stacjonarne) (niestacjonarne) (niestacjonarne)
Wyktad 30 2 18 12 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 12 Zaliczenie na
ocene

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie stuchaczy z najwazniejszymi metodami wykonywania pétfabrykatow o réznej postaci, ksztattowania czesci maszyn metodami odlewania i
obrébki plastycznej, zapoznanie ze sposobami ciecia materiatéw, taczenia i spajania czesci, metodami obrdbki cieplnej i ciepino-chemicznie, przetwdrstwem tworzyw
sztucznych, wybranymi technikami pomiarowymi oraz dostarczeniem informacji odno$nie stosowanych w przemysle maszyn i urzadzen produkcyjnych

Wymagania wstepne

Podstawy chemii na poziomie LO.

Zakres tematyczny

Tres¢ wyktadowa.: Procesy wytwarzania surowki i stali. Procesy otrzymywania metali niezelaznych. Procesy technologiczne ksztattowania struktury i wtasnosci inzynierskich
stopéw metali. Techniki otrzymywania odlewéw w formach piaskowych, formach metalowych, w formach specjalnych. Ciecie termiczne. Techniki potaczenr spajanych-podstawy
fizyczne proceséw spawania. Spawanie elektryczne tukowe -TIG, MIG/MAG, plazmowe, wigzka elektronéw, laserowe. Zgrzewanie elektryczne oporowe. Obrdbka plastyczna
metali i stopdw, obrébka cieplna i cieplno - chemiczna. Przetwérstwo tworzyw sztucznych. Techniki naktadania powtok. Elementy inzynierii powierzchni. Procesy
technologiczne w elektrotechnice, elektronice i optoelektronice. Struktura procesu technologicznego wytwarzania maszyn i jego projektowanie. Technologiczne mozliwosci
maszyn. Komputerowe wspomaganie projektowania proceséw technologicznych. Przebieg i organizacja montazu.

Tematy éwiczeni laboratoryjnych: Wprowadzenie do zajeé. Opracowanie technologii wykonywania odlewu z zeliwa szarego. Badania wtasciwosci mas formierskich. Reczne
wykonywanie form piaskowych. Odlewanie do form skorupowych i metalowych. Odlewanie do form specjalnych. Spawanie metodg MIG/MAG. Okreslanie ttocznosci blach i kata
sprezynowania w procesie giecia. Wtryskiwanie tworzyw termoplastycznych oraz identyfikacja tworzyw sztucznych stosowanych w budowie maszyn. Zgrzewanie elektryczne
oporowe oraz lutowanie lutami na bazie cyny,

Metody ksztatcenia
Wyktad konwencjonalny z wykorzystaniem $rodkow audiowizualnych. Praca z ksigzkami i standardami.

Laboratoria realizowane w grupach éwiczeniowych, niektére zajecia prowadzone sg w formie éwiczer produkcyjnych.

Efekty uczenia sie i metody weryfikacji osiggania efektéw uczenia sie
Opis efektu Symbole efektow  Metody weryfikacji Forma zaje¢
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Opis efektu

Symbole efektow

Metody weryfikacji

Forma zaje¢

Potrafi dokonaé¢ wtasciwego doboru odpowiedniej techniki wytwarzania w ® KW17 ® biezaca kontrola na zajeciach ¢ Laboratorium
powigzaniu z wtasciwos$ciami materiatu, warunkéw uzytkowania i wielkoscia ® wykonanie sprawozdan
produkcji. laboratoryjnych
¢ zaliczenie - ustne, opisowe, testowe
iinne
Potrafi dziata¢ w grupie i petni¢ w niej r6zne funkcje. ® KK03 ® biezaca kontrola na zajeciach ¢ Laboratorium
® obserwacja i ocena aktywnosci na
zajeciach
® wykonanie sprawozdan
laboratoryjnych
Jest otwarty na stosowanie narzedzi informatycznych Microsoft Office. ® K K01 ® obserwacje i ocena umiejetnosci ¢ Laboratorium
praktycznych studenta
® wykonanie sprawozdan
laboratoryjnych
Zna zasady doboru odpowiedniej techniki ksztattowania czesci maszyn w ® KWie ® egzamin - ustny, opisowy, testowy i ® Wyktad
zaleznosci od wtasnosci technologicznych materiatéw. inne
Student ma wiedze w zakresie podstawowych technik wytwarzania ® KWia ® egzamin - ustny, opisowy, testowy i ® Wyktad

stosowanych w produkcji pétfabrykatéw, czesci maszyn oraz oceny ich

inne

przydatnosci w budowie i eksploatacji maszyn.

Warunki zaliczenia
Wyktad - warunkiem zaliczenia wyktadu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu.

Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ¢wiczen laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.
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